OptiPlex 7090 Micro Form Factor
Konfiguracja i dane techniczne




Uwagi, przestrogi i ostrzezenia

®| UWAGA: Napis UWAGA oznacza wazng wiadomos$¢, ktéra pomoze lepiej wykorzysta¢ komputer.

Napis PRZESTROGA informuje o sytuacjach, w ktorych wystepuje ryzyko uszkodzenia sprzetu
lub utraty danych, i przedstawia sposoby uniknigecia problemu.

PRZESTROGA: Napis OSTRZEZENIE informuje o sytuacjach, w ktérych wystepuje ryzyko uszkodzenia sprzetu,
obrazen ciata lub $mierci.
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Konfigurowanie komputera OptiPlex 7090
Micro

W zaleznosci od zamowionej konfiguracji posiadany komputer moze wyglada¢ nieco inaczej niz na ilustracjach w tym
dokumencie.

Kroki

1. Podtacz klawiature i mysz.

2. Podtacz komputer do sieci za pomoca kabla lub potacz sie z siecig bezprzewodowa.
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3. Podtacz monitor.

4. Podtacz kabel zasilajacy.
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5. Nacisénij przycisk zasilania.
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6. Dokoncz konfigurowanie systemu Windows.

Postepuj zgodnie z instrukcjami wyswietlanymi na ekranie, aby ukonczy¢ konfigurowanie. Firma Dell Technologies zaleca
wykonanie nastepujacych czynnoéci podczas konfigurowania:

e Potaczenie z siecig w celu aktualizowania systemu Windows.
UWAGA: Jesli nawigzujesz pofaczenie z zabezpieczong siecig bezprzewodowa, po wySwietleniu monitu wprowadz

hasto dostepu do sieci.

e Po potaczeniu z Internetem zaloguj sie do konta Microsoft lub utworz je. Jeéli nie masz potaczenia z Internetem, utwoérz

konto offline.
o Na ekranie Wsparcie i ochrona wprowadz swoje dane kontaktowe.

7. Zlokalizuj aplikacje firmy Dell w menu Start systemu Windows (zalecane)

Tabela 1. Odszukaj aplikacje firmy Dell

Aplikacje firmy Dell Szczegoty

“.' Rejestracja produktu firmy Dell

Zarejestruj swoj komputer firmy Dell.

Pomoc i obstuga techniczna firmy Dell

Dostep do pomocy i wsparcia dla komputera.
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Tabela 1. Odszukaj aplikacje firmy Dell (cd.)

Aplikacje firmy Dell

Szczegotly

SupportAssist

SupportAssist to inteligentna technologia, ktéra dba

o to, by komputer dziatat jak najlepiej. Usuwa wirusy,
wykrywa problemy, optymalizuje ustawienia i powiadamia

o potrzebnych aktualizacjach. Narzedzie SupportAssist
aktywnie sprawdza kondycje sprzetu i oprogramowania
komputera. W razie wykrycia problemu potrzebne informacje
o stanie systemu sa wysytane do firmy Dell, aby mozna byto
zaczg¢ rozwigzywanie problemoéw. Narzedzie SupportAssist
jest fabrycznie zainstalowane na wiekszosci urzadzen Dell

z systemem operacyjnym Windows. Aby uzyskac¢ wiecej
informaciji, zapoznaj sie z przewodnikiem uzytkownika
programu SupportAssist dla komputeréw biznesowych pod
adresem www.dell.com/serviceabilitytools.

Program Dell Update

Aktualizuje komputer poprawkami krytycznymi i instaluje
wazne sterowniki urzgdzen po ich udostepnieniu.

Aplikacja Dell Digital Delivery

Pobieranie aplikacji, w tym zakupionego oprogramowania,
ktére nie byto fabrycznie zainstalowane na komputerze.
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https://www.dell.com/serviceabilitytools

Widoki komputera OptiPlex 7090 MFF
Przod

Przycisk zasilania z diagnostyczna diodg LED

Lampka aktywnoséci dysku twardego

Uniwersalne gniazdo audio

Wejscie/wyjscie liniowe audio z mozliwosciag zmiany trybu
Port USB 3.2 Type-C generacji 2x2

Port USB 3.2 drugiej generacji z funkcja PowerShare

Tyt

Kontroler zintegrowany

SRS IINFSEN e
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1. Gniazdo RJ45 sieci Ethernet

2. Dwa porty USB 3.2 Type-A drugiej generacji

3. Gniazdo linki zabezpieczajgcej Kensington

4. DisplayPort 1.4

B. Ztacze zasilania

6. Petla kiodki

7. Sruba skrzydetkowa

8. Port USB 3.2 Type-A pierwszej generacji

9. Port USB 3.2 Type-A pierwszej generacji z funkcja Smart Power

10. Port szeregowy / port wideo ze ztaczem szeregowym / port PS2 / port VGA / ztacze DisplayPort 1.4 / port HDMI 2.0 / port

USB 3.2 Type-C drugiej generacji z alternatywnym trybem DP (opcjonalnie)
1. Ztacza anteny zewnetrznej

Kontroler autonomiczny
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Gniazdo RJ45 sieci Ethernet

Port USB 3.2 Type-A pierwszej generacji z funkcjg Smart Power

Dwa porty USB 3.2 Type-A drugiej generacji

Gniazdo linki zabezpieczajacej Kensington

DisplayPort 1.4

Ztacze zasilania

Petla ktédki

Sruba skrzydetkowa

. AMD Radeon RX 640 z dwoma portami Mini DisplayPort (mDP) i ztaczem DisplayPort 1.4
10. Ztacza anteny zewnetrznej

©®NO O NGNS

Elementy plyty gtownej
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Ptyta gtdwna w konfiguracji z autonomicznag karta graficzna

Ztacze M.2 sieci WLAN

Ztacze dysku M.2 SSD PCle

Bateria pastylkowa

Ztacze dysku M.2 SSD PCle

/facze karty riser

Gniazdo procesora

Gniazda pamieci

Przetacznik czujnika naruszenia obudowy

©NO oA NS
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Ptyta gtbwna 35 W

13

12

1"

10 9

Ztacze M.2 na karte sieci WLAN

Ztacze dysku M.2 SSD PCle

Ztacze dysku twardego 2,5"

Bateria pastylkowa

Opcjonalne ztgcze wideo (port VGA / DisplayPort 1.4 / HDMI 2.0b)
Opcjonalne ztgcze (port USB 3.2 Type-C drugiej generaciji)
Opcjonalne zfacze szeregowe klawiatury i myszy

Gniazdo procesora

Ztacze wentylatora procesora

10. Ztacze gtosnika wewnetrznego

11. Moduty pamieci

12. Ztacze dysku M.2 SSD PCle

©®NO O NGNS
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Ptyta gtowna 65 W

Ztacze M.2 na karte sieci WLAN
Ztacze dysku twardego 2,5"
Ztacze dysku M.2 SSD PCle
Bateria pastylkowa
Opcjonalne ztgcze wideo (port VGA / DisplayPort 1.4 / HDMI 2.0b)
Opcjonalne ztacze (port USB 3.2 Type-C drugiej generaciji)
Opcjonalne zfacze szeregowe klawiatury i myszy
Gniazdo procesora
Ztacze wentylatora procesora
. Ztgcze gtosnika wewnetrznego
. Moduty pamieci
. Przetacznik czujnika naruszenia obudowy
. Ztacze dysku M.2 SSD PCle

©C®NO TN NN
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Dane techniczne komputera OptiPlex 7090
w obudowie typu micro

Wymiary i waga

W ponizszej tabeli przedstawiono informacje o wymiarach (wysoko$¢, szerokos$¢, gtebokos¢) i wadze komputera OptiPlex 7090
w obudowie typu micro.

Tabela 2. Wymiary i waga

Opis Wartosci
Wysokos¢:
Wysoko$¢ z przodu 182 mm (7,16")
Wysoko$¢ z tytu 182 mm (7,16")
Szerokos¢ 178,50 mm (7,02")
Gtebokos¢ 36 mm (1,41")
Waga e Minimalnie: 1,30 kg (2,87 funta)
@ UWAGA: Waga komputera zalezy od zamdwionej e Maksymalnie: 1,38 kg (3,05 funta)
konfiguracji oraz od pewnych zmiennych produkcyjnych.

Procesor

Ponizsza tabela zawiera szczegétowe informacje o procesorach obstugiwanych przez komputer OptiPlex 7090 w obudowie typu
micro.

@ UWAGA: Numery procesoréw nie okreélaja ich wydajnosci. Dostepno$¢ procesoréw moze ulec zmianie i moze sie rézni¢ w
zaleznosci od regionu/kraju.

Tabela 3. Procesor

Typ procesora Moc Liczba Liczba Szybkosé Pamiegé Zintegrowana karta

procesora |rdzeni watkow procesora podreczna graficzna

procesora |procesora procesora

Intel Core 65 W 4 8 0Od 3,0 GHz do 6 MB Intel UHD Graphics 630
i3-10105T 3,9 GHz
dziesigtej generacji
Intel Core i3-10105 | 65 W 4 8 0Od 3,7 GHz do 6 MB Intel UHD Graphics 630
dziesiagtej generacji 4,4 GHz
Intel Core 35 W 4 8 Od 3,0 GHz do 8 MB Intel UHD Graphics 630
i3-10305T 4,0 GHz
dziesiatej generacji
Intel Core 65 W 4 8 Od 3,8 GHz do 8 MB Intel UHD Graphics 630
i3-10305 dziesigtej 4,5 GHz
generacji
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Tabela 3. Procesor (cd.)

Typ procesora Moc Liczba Liczba Szybkosé Pamiegé Zintegrowana karta

procesora |rdzeni watkow procesora podreczna graficzna

procesora |procesora procesora

Intel Core 65 W 6 12 0Od 3,2 GHz do 12 MB Intel UHD Graphics 630
i5-10505 dziesiatej 4,6 GHz
generacji
Intel Core 35 W 6 12 0Od 2,0 GHz do 12 MB Intel UHD Graphics 630
i5-10400T 3,6 GHz
dziesiatej generacji
Intel Core 65 W 6 12 0Od 2,9 GHz do 12 MB Intel UHD Graphics 630
i5-10400 dziesiatej 4,3 GHz
generaciji
Intel Core 35 W 6 12 0Od 2,3 GHz do 12 MB Intel UHD Graphics 630
i5-10500T 3,8 GHz
dziesiatej generacji
Intel Core 65 W 6 12 0Od 3,1 GHz do 12 MB Intel UHD Graphics 630
i5-10500 dziesiatej 4,5 GHz
generacji
Intel Core 35 W 6 12 0Od 2,4 GHz do 12 MB Intel UHD Graphics 630
i5-10600T 4,0 GHz
dziesiatej generacji
Intel Core 65 W 6 12 0Od 3,3 GHz do 12 MB Intel UHD Graphics 630
i5-10600 dziesiatej 4,8 GHz
generacji
Intel Core 35 W 8 16 0Od 2,0 GHz do 16 MB Intel UHD Graphics 630
i7-10700T 4,5 GHz
dziesiatej generacji
Intel Core 65 W 8 16 0Od 2,9 GHz do 16 MB Intel UHD Graphics 630
i7-10700 dziesiatej 4,8 GHz
generaciji
Intel Core 35 W 10 20 0Od 1,9 GHz do 20 MB Intel UHD Graphics 630
i9-10900T 4,6 GHz
dziesiatej generacji
Intel Core 65 W 10 20 0Od 2,8 GHz do 20 MB Intel UHD Graphics 630
i9-10900 dziesiatej 5,2 GHz
generacji
Intel Core 35 W 6 12 0d 1,3 GHz do 12 MB Intel UHD Graphics 730
i5-11400T 3,7 GHz
jedenastej
generacji
Intel Core i5-11400 |65 W 6 12 Od 2,6 GHz do 12 MB Intel UHD Graphics 730
jedenastej 4,4 GHz
generacji
Intel Core 35 W 6 12 0d 1,5 GHz do 12 MB Intel UHD Graphics 750
i5-11500T 3,9 GHz
jedenastej
generacji
Intel Core i5-11500 | 65 W 6 12 Od 2,7 GHz do 12 MB Intel UHD Graphics 750
jedenastej 4,6 GHz
generaciji
Intel Core 35 W 6 12 0Od 1,7 GHz do 12 MB Intel UHD Graphics 750
i5-11600T 4,1 GHz
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Tabela 3. Procesor (cd.)

Typ procesora Moc Liczba Liczba Szybkosé Pamiegé Zintegrowana karta
procesora |rdzeni watkow procesora podreczna graficzna
procesora |procesora procesora
jedenastej
generacji
Intel Core i5-11600 | 65 W 6 12 0Od 2,8 GHz do 12 MB Intel UHD Graphics 750
jedenastej 4,8 GHz
generacji
Intel Core 35 W 8 16 0Od 1,4 GHz do 16 MB Intel UHD Graphics 750
i7-11700T 4,6 GHz
jedenastej
generaciji
Intel Core 65 W 8 16 0Od 2,5 GHz do 16 MB Intel UHD Graphics 750
i7-11700 jedenastej 4,9 GHz
generacji
Intel Core 35 W 8 16 0d 1,5 GHz do 16 MB Intel UHD Graphics 750
i9-11900T 4,9 GHz
jedenastej
generacji
Intel Core i9-11900 | 65 W 8 16 0Od 2,5 GHz do 16 MB Intel UHD Graphics 750
jedenastej 5,2 GHz
generaciji

Chipset

W ponizszej tabeli przedstawiono informacje na temat chipsetu obstugiwanego przez komputer OptiPlex 7090 w obudowie typu

micro.

Tabela 4. Chipset

Opis Opcja 1 Opcja 2
Procesory Intel Core i3/i5/i7/19 dziesiagtej generacji | Intel Core i5/i7/i9 jedenastej generaciji
Chipset Intel Q570 Intel @570

Przepustowos$¢ magistrali DRAM

64-bitowa (jeden kanat)

64-bitowa (jeden kanat)

Pamie¢ Flash EPROM

32 MB

32 MB

Magistrala PCle

Do wers;ji 3.0

Do wersji 3.0

System operacyjny

OptiPlex 7090 w obudowie typu micro obstuguje nastepujace systemy operacyjne:

Windows 11 Home, 64-bitowy

Windows 11 Pro, 64-bitowy

Windows 10 Pro (64-bitowy)

Windows 10 Pro Education, 64-bitowy
Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC (tylko OEM)

Windows 11 Home National Academic, 64-bitowy

Windows 11 Pro National Academic, 64-bitowy
Windows 10 Home, wersja 64-bitowa

Dane techniczne komputera OptiPlex 7090 w obudowie typu micro
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e Windows 10 CMIT Government Edition, 64-bitowy (tylko Chiny)
e Ubuntu 20.04 LTS (wersja 64-bitowa)
e Kylin Linux Desktop version 10.1 (tylko Chiny)

Pamie¢

W ponizszej tabeli przedstawiono szczegdtowe dane techniczne pamieci komputera OptiPlex 7090 w obudowie typu micro.

Tabela 5. Dane techniczne pamigci

Opis Wartosci

Gniazda pamieci Dwa gniazda DIMM

Typ pamieci DDRA4

Szybko$¢ pamieci 2666/2933/3200 MHz

Maksymalna konfiguracja pamieci 64 GB

Minimalna konfiguracja pamieci 4GB

Rozmiar pamieci na gniazdo 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB

Obstugiwane konfiguracje pamieci e 4GB, 1x 4 GB pamigci DDR4 2666 MHz z procesorami

Intel Core i5 dziesiatej generacji, 2933 MHz z procesorami
Intel Core i7/i9 dziesiatej generacji, 3200 MHz

z procesorami Intel Core i5/i7/i9 jedenastej generaciji
8 GB, 1 x 8 GB pamieci DDR4 2666 MHz z procesorami
Intel Core i5 dziesiatej generacji, 2933 MHz z procesorami
Intel Core i7/i9 dziesiatej generaciji, 3200 MHz

z procesorami Intel Core i5/i7/i9 jedenastej generaciji
8 GB, 2 x 4 GB pamieci DDR4 2666 MHz z procesorami
Intel Core i5 dziesiatej generacji, 2933 MHz z procesorami
Intel Core i7/i9 dziesiatej generacji, 3200 MHz

z procesorami Intel Core i5/i7/i9 jedenastej generaciji
16 GB, 1 x 16 GB pamieci DDR4 2666 MHz

z procesorami Intel Core i5 dziesiatej generacji, 2933 MHz
z procesorami Intel Core i7/i9 dziesiagtej generacji, 3200
MHz z procesorami Intel Core i5/i7/i9 jedenastej generacji
16 GB, 2 x 8 GB pamigci DDR4 2666 MHz

z procesorami Intel Core i5 dziesiatej generacji, 2933 MHz
z procesorami Intel Core i7/i9 dziesiatej generacji, 3200
MHz z procesorami Intel Core i5/i7/i9 jedenastej generacji
32 GB, 1x 32 GB pamieci DDR4 2666 MHz

z procesorami Intel Core i5 dziesiatej generacji, 2933 MHz
z procesorami Intel Core i7/i9 dziesiagtej generacji, 3200
MHz z procesorami Intel Core i5/i7/i9 jedenastej generacji
32 GB, 2 x 16 GB pamieci DDR4 2666 MHz

z procesorami Intel Core i5 dziesigtej generacji, 2933 MHz
z procesorami Intel Core i7/i9 dziesiatej generaciji, 3200
MHz z procesorami Intel Core i5/i7/i9 jedenastej generaciji
64 GB, 2 x 32 GB pamieci DDR4 2666 MHz

z procesorami Intel Core i5 dziesiatej generacji, 2933 MHz
z procesorami Intel Core i7/i9 dziesiatej generacji, 3200
MHz z procesorami Intel Core i5/i7/i9 jedenastej generacji
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Matryca konfiguracji pamieci

Tabela 6. Matryca konfiguracji pamieci

Gniazdo

Konfiguracja DIMM1 DIMM2
4 GB pamieci DDR4 4GB

8 GB pamieci DDR4 4GB 4GB
8 GB pamigci DDR4 8 GB

16 GB pamigci DDR4 8 GB 8 GB
16 GB pamigci DDR4 16 GB

32 GB pamigci DDR4 16 GB 16 GB
32 GB pamieci DDR4 32 GB

64 GB pamigci DDR4 32 GB 32 GB
Matryca konfiguracji pamieci
Tabela 7. Matryca konfiguracji pamieci

Gniazdo

Konfiguracja DIMM1 DIMM2
4 GB pamieci DDR4 4GB

8 GB pamieci DDR4 4GB 4GB
8 GB pamieci DDR4 8 GB

16 GB pamieci DDR4 8 GB 8 GB
16 GB pamieci DDR4 16 GB

32 GB pamigci DDRA4 16 GB 16 GB
32 GB pamieci DDRA4 32 GB

64 GB pamigci DDR4 32 GB 32 GB

Pamie¢ Intel Optane H10 z pamiecia masowa SSD

(opcjonalnie)

Pamie¢ Intel Optane jest oparta na technologii 3D XPoint i dziata jako nieulotna pamie¢ podreczna/akcelerator, a w zaleznosci od
wersji zainstalowanej w komputerze moze réwniez dziata¢ jako urzadzenie pamieci masowej.

Pamie¢ Intel Optane H10 z pamiecia masowa SSD dziata zaréwno jako nieulotna pamie¢ podreczna/akcelerator (przyspieszajacy
zapis i odczyt danych na dyskach twardych), jak i urzadzenie pamieci masowej. Nie zastepuje ani nie uzupetnia pamieci
operacyjnej (RAM) zainstalowanej w komputerze.

Tabela 8. Dane techniczne pamieci Intel Optane H10 z pamiecia masowa SSD

Opis

Wartosci

Interfejs

PCle 3 x4 NVMe
e Jedno gniazdo PCle 3 x2 na pamig¢ Optane
e Jedno gniazdo PCle 3 x2 na pamie¢ masowa SSD

Dane techniczne komputera OptiPlex 7090 w obudowie typu micro

19



Tabela 8. Dane techniczne pamieci Intel Optane H10 z pamigeciag masowg SSD (cd.)

Opis Wartosci
/tacze M.2
Rodzaj obudowy 2280
Pojemno$¢ (pamie¢ Intel Optane) Do 32 GB
Pojemno$¢ (pamie¢ masowa SSD) Do 512 GB

@ UWAGA: Pamie¢ Intel Optane H10 z pamigcia masowa SSD jest obstugiwana przez komputery, ktére spetniaja nastepujace
wymagania:
e Procesor Intel Core i3/i5/i7 dziewiatej generacji lub nowszy
e 64-bitowy system Windows 10 lub nowszy
e Sterownik Intel Rapid Storage Technology w wersji 15.9.1.1018 lub nowszej

Porty zewnetrzne

Tabela 9. Porty zewnetrzne — konfiguracja ze zintegrowana karta graficzna

Opis Wartosci

Porty sieciowe/gniazda Tyt
e Jeden port Ethernet RJ45
e Dwa gniazda na antene sieci bezprzewodowej

porty USB Przéd

e Jeden port USB 3.2 Type-C z obstuga standardu generacji
2x2

e Jeden port USB 3.2 drugiej generacji z funkcja PowerShare
Tyt
e Jeden port USB 3.2 pierwszej generacji

e Jeden port USB 3.2 pierwszej generacji z funkcja Smart
Power

e Dwa porty USB 3.2 drugiej generaciji

Port audio Przod
e Jedno gniazdo uniwersalne audio
e Jedno wyjscie/wejscie liniowe z mozliwoscig zmiany trybu

Porty wideo Tyt

e Jeden port szeregowy / port wideo ze ztaczem
szeregowym / ztgcze szeregowe i port PS2 / port VGA /
ztagcze DisplayPort 1.4 / port HDMI 2.0 / port USB
3.2 Type-C drugiej generacji z trybem alternatywnym
(opcjonalnie)

e Dwa ztacza DisplayPort 1.4

Czytnik kart pamieci nd.

Gniazdo zasilacza Tyt
e \Wejscie zasilania pradem statym: wtyk okragty 4,5 mm

Gniazdo kabla zabezpieczajacego Tyt
e Jedno gniazdo kabla zabezpieczajacego Kensington
e Jedna petla ktodki
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Tabela 10. Porty zewnetrzne — konfiguracja z autonomiczna kartg graficzna

Opis

Wartosci

Sie¢

Tyt
e Jeden port Ethernet RJ45
e Dwa gniazda na antene sieci bezprzewodowej

porty USB

Przod

e Jeden port USB 3.2 Type-C z obstuga standardu generacji
2x2

e Jeden port USB 3.2 generacji 2x2 z funkcjg PowerShare
Tyt

e Jeden port USB 3.2 pierwszej generacji z funkcja Smart
Power

e Dwa porty USB 3.2 drugiej generacji

Port audio

Przéd
e Jedno gniazdo uniwersalne audio
e Jedno wyjscie/wejscie liniowe z mozliwo$cia zmiany trybu

Porty wideo

Tyt
e Dwa ztgcza mini DisplayPort 1.4
e Dwa ztgcza DisplayPort 1.4

Czytnik kart pamieci

nd.

Gniazdo zasilacza

Tyt
e \Wejscie zasilania pradem statym: wtyk okragty 7,4 mm

Gniazdo kabla zabezpieczajacego

Tyt
e Jedno gniazdo kabla zabezpieczajacego Kensington
e Jedna petla ktodki

Gniazda wewnetrzne

W ponizszej tabeli przedstawiono wewnetrzne gniazda komputera OptiPlex 7090 w obudowie typu micro.

Tabela 11. Gniazda wewnetrzne

Opis

Wartosci

M.2

e Jedno gniazdo M.2 na karte Wi-Fi i Bluetooth

e Jedno gniazdo M.2 2230/2280 na dysk SSD lub pamie¢
Intel Optane

@ UWAGA: Aby dowiedzie¢ sie wiecej na temat cech
roznych typéw kart M.2, zapoznaj sie z artykutem
000144170 z bazy wiedzy na stronie www.dell.com/
support.
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Komunikacja

Ethernet

Tabela 12. Ethernet — dane techniczne

Opis Wartosci
Numer modelu Intel i219-LM

Szybko$¢ przesytania danych

10/100/1000 Mb/s

Modut tfgcznosci bezprzewodowej

Tabela 13. Dane techniczne modutu sieci bezprzewodowej

Opis Wartosci
Numer modelu Qualcomm QCAB1x4a Qualcomm QCA9377 Intel AX201
Szybkos¢ przesytania danych | Do 867 Mb/s Do 433 Mb/s Do 2,40 Gb/s

Obstugiwane pasma
czestotliwosci

2,4 GHz/5 GHz

2,40 GHz / 5 GHz

2,4 GHz/5 GHz

Standardy bezprzewodowe

802.11ac

802.1ac

Wi-Fi 6 (Wi-Fi 802.11ax)

Szyfrowanie

e 64-/128-bitowe WEP
e 128-bitowe AES-CCMP
o TKIP

e 64-/128-bitowe WEP
o 128-bitowe AES-CCMP
o TKIP

e 64-/128-bitowe WEP
o 128-bitowe AES-CCMP
o TKIP

Bluetooth

5.0

5.0

5.2

Audio

W ponizszej tabeli przedstawiono dane techniczne dzwieku komputera OptiPlex 7090 w obudowie typu micro.

Tabela 14. Dane techniczne audio

Opis

Wartosci

Standard dzwieku

High Definition Audio (4 kanaty)

Kontroler audio

Realtek ALC3246

Wewnetrzny interfejs audio

Intel HDA (High-Definition Audio)

Zewnetrzny interfejs audio

e Jedno gniazdo uniwersalne audio (z przodu)
e Jedno wyjscie/wejscie liniowe audio (z tytu)

Pamie¢ masowa

W tej sekcji wymieniono opcje pamieci masowej w komputerze OptiPlex 7090 w obudowie typu micro.

Komputer obsfuguje nastepujace konfiguracje:
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Tabela 15. Matryca konfiguracji pamieci masowej

Pamigeé masowa Pierwszy dysk Jedno Drugie Pierwsze
twardy 2,5" gniazdo M.2 | gniazdo urzadzenie
M.2 2280 rozruchowe

Dysk twardy 2,5" T N N Dysk twardy
2’5||

Dysk SSD M.2 N T N Dysk SSD M.2

Dwa dyski SSD M.2 N T T Pierwszy dysk
SSD M.2

Dysk SSD M.2 Dysk twardy 2,5" / dysk | N T N Dysk SSD M.2

SSD

Pamie¢ Intel Optane M.2 Dysk twardy 2,5" T T N Dysk twardy

2'5||

Tabela 16. Specyfikacja pamieci masowej

Typ pamieci masowej Typ interfejsu Pojemnosé

2,5-calowy dysk twardy o predkosci SATA 3.0 Do2TB
5400 obr./min

2,5-calowy dysk twardy o predkosci SATA 3.0 Do1TB
7200 obr./min

Samoszyfrujacy dysk twardy 2,5" SATA 3.0 Do 500 GB
Opal 2.0 o predkosci 7200 obr./min
z certyfikatem FIPS

Dysk SSD M.2 2230 PCle x4 NVMe trzeciej generacji, Class Do 512 GB
35

Dysk SSD M.2 2280 PCle x4 NVMe trzeciej generacji, Class Do2TB
40

Dysk SSD M.2 2280 PCle x4 NVMe czwartej generacji, Class | Do 2 TB
40

Samoszyfrujacy dysk SSD M.2 2280 PCle NVMe trzeciej generacji x4, Class Do1TB
40

RAID

Aby uzyska¢ optymalng wydajnos¢ przy konfigurowaniu dyskéw jako woluminu RAID, firma Dell zaleca stosowanie identycznych
modeli dyskow.

®| UWAGA: Macierze RAID nie sa obstugiwane w konfiguracjach Intel Optane.

Macierze RAID O (przeplatane, tworzone dla zwiekszenia wydajnoéci) zapewniaja wyzsza wydajno$¢, gdy dyski sa jednakowe,
poniewaz dane sg dzielone miedzy wiele dyskéw: wszelkie operacje we/wy, przy ktoérych rozmiar bloku przekracza wielko$¢ pasa
danych, powoduja podzielenie wej$cia/wyjscia i ograniczenie predkosci do obstugiwanej przez najwolniejszy dysk. W przypadku
operacji we/wy RAID O, w ktérych rozmiary blokdbw sa mniejsze niz rozmiar pasa danych, wydajno$¢ zalezy od dysku bedacego
przedmiotem operacji we/wy, co powoduje zmienng wydajno$¢ i niespdjne opdznienia. Ta zmiennos¢ jest szczegdlnie widoczna
w przypadku operacji zapisu i moze by¢ problematyczna w zastosowaniach wrazliwych na opdznienia. Przyktadem takiej sytuaciji
jest aplikacja, ktéra wykonuje tysiagce losowych zapiséw na sekunde przy bardzo matych rozmiarach bloku.

Macierze RAID 1 (dublowane, tworzone w celu ochrony danych) zapewniajg wyzszg wydajnos¢, gdy dyski sa jednakowe,
poniewaz dane sa odzwierciedlone na wielu dyskach. Wszystkie operacje we/wy musza by¢ wykonywane jednocze$nie na obu
dyskach, a zatem r6znice w wydajno$ci powoduja, ze operacja odbywa sie z szybkoscig obstugiwana przez najwolniejszy dysk.
Roéznica w wydajnosci dyskow nie zmienia opdznien przy losowych operacjach we/wy (jakie pojawiajag sie w konfiguracji RAID O
z réznymi dyskami), ale jej wptyw i tak jest powazny, poniewaz wydajniejszy dysk nie wykorzystuje w petni swoich mozliwosci
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we/wy. Jedna z najpowazniejszych sytuacji ograniczenia wydajnoéci jest korzystanie z niebuforowanego wejscia/wyjscia. Aby
zapewni¢ petne zapamietywanie danych w nieulotnych regionach woluminu RAID, niebuforowana operacja we/wy pomija pamie¢
podreczna (na przykfad przez uzycie bitu wymuszenia dostepu jednostkowego w protokole NVMe) i nie zakonczy sie, dopoki
wszystkie dyski w woluminie RAID nie potwierdza zapamietania danych. Ten rodzaj operacji we/wy catkowicie eliminuje zalety

szybszego dysku w woluminie.

Nalezy zwréci¢ uwage, aby dopasowac nie tylko producenta dysku, pojemno$c i klase, ale takze konkretny model. Dyski tego
samego producenta, o tej samej pojemnosci, a nawet w tej samej klasie, moga mie¢ bardzo r6zna charakterystyke wydajnosci
dla niektérych typdw operacji we/wy. Tylko zgodno$¢ modelu zapewnia, ze woluminy RAID sktadaja sie z dyskéw o jednakowych
parametrach, ktére dajg wszystkie zalety woluminu RAID bez ryzyka strat wydajnoéci, gdy jeden lub wiecej dyskéw w woluminie

dziata wolniej.

Komputer OptiPlex 7090Micro obstuguje konfiguracje RAID z wigcej niz jednym dyskiem twardym.

Fabrycznie zainstalowana matryca klamry dysku

twardego

Tabela 17. Kabel fabrycznie zainstalowanej klamry dysku twardego

Obsada/klamra 3,5"

Tak

Obsada/klamra 2,5"

Nie

Zasilacz

Tabela 18. Dane techniczne zasilacza

Opis

Wartosci

Typ

90 W (konfiguracja z
procesorem 35 W)

130 W (konfiguracja z
procesorem 35 W)

180 W (konfiguracja

z procesorem 65 W

i autonomiczna karta
graficzna)

Srednica (ztacze)

4,5 mm x 2,9 mm

4,5 mm x 2,9 mm

7,4 mm x 5,17 mm

Napigcie wejSciowe

prad zmienny 100-240 V

prad zmienny 100-240 V

prad zmienny 100-240 V

Czestotliwo$¢ wejsciowa 50 Hz-60 Hz 50 Hz-60 Hz 50 Hz-60 Hz
Prad wejsciowy 1,50 A 2,50 A 2,34 A
Prad wyjsciowy (praca ciagta) 4,62 A 6,70 A 9,23 A

Znamionowe napiecie wyjsciowe

Prad staty 19,50 V

Prad staty 19,50 V

Prad staty 19,50 V

Zakres temperatur:

Podczas pracy

0°C do 40°C (32°F do
104°F)

0°C do 40°C (32°F do
104°F)

0°C do 40°C (32°F do
104°F)

Pamie¢ masowa

-40°C do 70°C (-40°F do
158°F)

-40°C do 70°C (-40°F do
1580°F)

-40°C do 70°C (-40°F do
158°F)
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Karta graficzna — zintegrowana

W ponizszej tabeli przedstawiono dane techniczne zintegrowanej karty graficznej obstugiwanej przez komputer OptiPlex 7090

w obudowie typu micro.

Tabela 19. Karta graficzna — zintegrowana

Kontroler

Obstuga wyswietlaczy
zewnetrznych

Rozmiar pamigci

Procesor

Intel UHD Graphics 630

Dwa ztacza DisplayPort 1.4

Wspotuzytkowana pamieé
systemowa

Intel Core i3/i5/i7/i9
dziesiagtej generacji

Intel UHD Graphics 730/750

Dwa zfgcza DisplayPort 1.4

Wspotuzytkowana pamiec
systemowa

Intel Core i5/i7/19 jedenastej

generaciji

Karta graficzna — autonomiczna

W ponizszej tabeli przedstawiono dane techniczne niezaleznej jednostki przetwarzania grafiki obstugiwanej przez komputer
OptiPlex 7090 w obudowie typu micro.

Tabela 20. Karta graficzna — autonomiczna

1.4

e Dwa ztgcza mini
DisplayPort (mDP)

Kontroler Obstuga wyswietlaczy Rozmiar pamieci Typ pamieci
zewnetrznych
AMD Radeon RX 640 e Jedno ztacze DisplayPort 4 GB GDDR5

Matryca zgodnosci z wieloma wyswietlaczami

Tabela 21. Matryca zgodnosci z wieloma wyswietlaczami

Karta graficzna

Radeon RX 640

Pamie¢

4 GB GDDRb

Porty wideo na karcie graficznej

e 2 x Mini DisplayPort
e 1 port DisplayPort

Maksymalna liczba wy$wietlaczy (potaczenie bezposrednie) 3
Maksymalna liczba wy$wietlaczy (DP multi-stream) 1
Liczba wys$wietlaczy 3

Obstugiwane rozdzielczoéci

3 x FHD (1920 x 1080)

Catkowity pobér energii

40 W

Zabezpieczenia sprzetowe

Tabela 22. Zabezpieczenia sprzetowe

Jedno gniazdo kabla zabezpieczajacego Kensington

Jedna petla ktodki

Czujnik otwarcia obudowy
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Tabela 22. Zabezpieczenia sprzetowe (cd.)

SafelD, w tym uktad Trusted Platform Module (TPM) 2.0

Klawiatura z czytnikiem kart Smart Card (FIPS)

Microsoft 10 Device Guard i Credential Guard (Enterprise)

Microsoft Windows BitLocker

Usuwanie danych z lokalnego dysku twardego z poziomu systemu BIOS (bezpieczne wymazywanie)

Samoszyfrujace napedy pamieci masowej (Opal, FIPS)

Uktad zabezpieczajacy TPM 2.0

Modut TPM (Chiny)

Intel Secure Boot

Technologia Intel Authenticate

SafeBIOS: obejmuje weryfikacje systemu Dell BIOS poza hostem, funkcje odpornosci systemu BIOS na awarie, odzyskiwanie
systemu BIOS i dodatkowe mechanizmy kontroli.

Fizyczne opcje zabezpieczen: obstuga gniazda blokady obudowy, czujnik otwarcia obudowy, zamykane ostony kabli, alerty
o manipulowaniu w fancuchu dostaw

Srodowisko pracy

Tabela 23. Parametry Srodowiska

Cecha OptiPlex 7090 Micro
Opakowanie z mozliwoécia recyklingu Tak

Obudowa bez BFR/PVC Nie

Opakowanie MultiPack Tak (tylko w USA) (opcjonalnie)
Energooszczedny zasilacz Standardowe

Zgodny z ENV0424 Tak

@ UWAGA: Opakowania z wibkna drzewnego zawierajg co najmniej 35% zawartosci pochodzacej z recyklingu w stosunku
do catkowitej wagi wtdkna drzewnego. Opakowania bez zawartosci wtbkna drzewnego moga by¢ zgtaszane jako
nieodpowiednie.

Certyfikat Energy Star, EPEAT i modut Trusted
Platform Module (TPM)

Tabela 24. Energy Star, EPEAT i modut TPM

Funkcje Dane techniczne

Energy Star 8.0 Dostepne konfiguracje zgodne ze standardami

EPEAT Dostepne konfiguracje zgodne ze standardami Gold i Silver
Uktad TPM (Trusted Platform Module) 2.0%2 Zintegrowana na ptycie gtbwnej

Modut TPM oprogramowania wewnetrznego (oddzielny modut | (opcjonalnie)

TPM wytaczony)
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@ UWAGA:

TUktad TPM 2.0 z certyfikatem FIPS 140-2.

2Uktad TPM jest niedostepny w niektérych krajach.

Srodowisko pracy i przechowywania

W ponizszej tabeli przedstawiono dane techniczne $rodowiska pracy i przechowywania komputera OptiPlex 7090 w obudowie

typu micro.

Poziom zanieczyszczeh w powietrzu: G1 lub nizszy, wg definicji w ISA-571.04-1985

Tabela 25. Srodowisko pracy komputera

Opis

Podczas pracy

Podczas przechowywania

Zakres temperatur

10°C-35°C (50°F-95°F)

-40°C do 65°C (-40°F do 149°F)

Wilgotno$¢ wzgledna (maksymalna)

Od 20 do 80% (bez kondensacji, maks.
temperatura punktu rosy = 26°C)

Od 5 do 95% (bez kondensacji, maks.
temperatura punktu rosy = 33°C)

Wibracje (maksymalne)”

0,26 GRMS przy losowych drganiach od
5 Hz do 350 Hz

1,37 GRMS przy losowych drganiach od
5 Hz do 350 Hz

Udar (maksymalny)

Impuls oddolny pétsinusoidalny ze zmiana
predkosci 50,8 cm/s (20 cali/s)

105G — impuls oddolny poétsinusoidalny
ze zmiang predkosci 133 cm/s (52,5
cala/s)

Wysokos$¢ n.p.m.

3048 m (10 000 stoép)

10 668 m (35 000 stép)

Zakresy temperatury podczas pracy i przechowywania moga sie rézni¢ w zaleznosci od

elementéw, wigec uzywanie lub przechowywania urzadzenia w temperaturze poza tymi zakresami moze wptynaé

na prace okreslonych elementow.

* Mierzone z wykorzystaniem spektrum losowych wibracji, ktére symuluja $rodowisko uzytkownika.

T Mierzona za pomoca 2 ms po6t-sinusoidalnego impulsu, gdy dysk twardy jest uzywany.
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Uzyskiwanie pomocy i kontakt z firma Dell

Narzedzia pomocy technicznej do samodzielnego

wykorzystania

Aby uzyska¢ informacje i pomoc dotyczaca korzystania z produktéw i ustug firmy Dell, mozna skorzysta¢ z nastepujacych

zasobow internetowych:

Tabela 26. Narzedzia pomocy technicznej do samodzielnego wykorzystania

Narzedzia pomocy technicznej do samodzielnego
wykorzystania

Lokalizacja zasobow

Informacje o produktach i ustugach firmy Dell

www.dell.com

Aplikacja My Dell

Porady

k3

Kontakt z pomoca techniczna

W ustudze wyszukiwania systemu Windows wpisz Contact
Support, a nastepnie nacisnij klawisz Enter.

Pomoc online dla systemu operacyjnego

www.dell.com/support/windows

www.dell.com/support/linux

Dostep do najwazniejszych rozwiagzan, diagnostyki,
sterownikow i plikdw do pobrania, a takze filméw,
podrecznikéw i dokumentéw z informacjami dotyczacymi
danego komputera.

Komputer Dell jest oznaczony unikalnym kodem Service Tag
lub kodem obstugi ekspresowej. Zasoby wsparcia dotyczace
komputera Dell mozna znalez¢, wpisujac kod Service Tag lub
kod obstugi ekspresowej na stronie www.dell.com/support.

Wiecej informacji na temat znajdowania kodu Service Tag
zawiera artykut Znajdowanie kodu Service Tag komputera.

Artykuty z bazy wiedzy Dell dotyczace réznych kwestii
zwigzanych z komputerem

1. Przejdz do strony internetowej www.dell.com/support.

2. Na pasku menu w gérnej czesci strony pomocy technicznej
wybierz opcje Pomoc techniczna > Baza wiedzy.

3. W polu wyszukiwania na stronie bazy wiedzy wpisz stowo
kluczowe, temat lub numer modelu, a nastepnie kliknij
lub stuknij ikone wyszukiwania, aby wy$wietli¢ powigzane
artykuty.

Kontakt z firmg Dell

Aby skontaktowac sie z dziatem sprzedazy, pomocy technicznej lub obstugi klienta firmy Dell, zobacz www.dell.com/contactdell.

kraju badz regionie.

®
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UWAGA: Dostepno$¢ ustug roézni sie w zaleznoéci od produktu i kraju, a niektére z nich moga by¢ niedostepne w Twoim

UWAGA: Jeéli nie masz aktywnego pofgczenia z Internetem, informacje kontaktowe mozesz znalez¢ na fakturze, w
dokumencie dostawy, na rachunku lub w katalogu produktéw firmy Dell.
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